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Design des Clamping-Switches eines hybriden modularen Multilevel-
Umrichters fir den Quasi-Drei-Level Betrieb in Mittelspannungsanwendungen

Der Quasi-Drei-Level Betrieb des hybriden modularen Multilevel-Umrichters (Hy-Q3L-MMC)
(siehe Abbildung 1a) wurde bis nun an einem Niederspannungsprototypen experimentell
validiert. Um diese Topologie nutzbar fir Mittelspannungsanwendungen zu machen, muss

speziell das Design des mittleren Clamping-Switches betrachtet werden.
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Abbildung 1: (a) Hybrider modularer Multilevel-Umrichter und (b) Clamping-Switch Design inklusive Snubber-
Netzwerk und Schwellspannungserkennung

Dabei sollte Uberprift werden, welche unterschiedlichen Anforderungen an das Design des
Clamping-Switches entstehen unter Verwendung von Thyristoren, Si-MOSFETSs, Si-IGBTs
oder SiC-MOSFETSs. Eventuell kann auf den zusatzlichen Snubber (wie er in Abbildung 1b
abgebildet ist) verzichtet werden. Ebenfalls ist die statische Sperrspannungsaufteilung der
seriell geschalteten Leistungshalbleiter zu untersuchen. Dazu sollen LT-Spice Simulationen
durchgefuhrt werden. Ein vielversprechendes Design sollte ebenfalls vermessen werden. Zu

den Untersuchungen soll eine schriftliche Ausarbeitung angefertigt werden.
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